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新聞附件：「台灣人工智慧晶片聯盟」84家會員廠商 

類別 公司 

IC設計(41家) 

聯發科、創意、聯詠、義隆電、凌陽、凌陽創新、晶相光、晶心、

凌通、力旺、松翰、群聯、慧榮、神盾、巨有、展匯、睿緻、鈺創、

鈺立微、安仲、鈺群、瑞昱、擷發、矽爵、安國、芯鼎、揚智、奇

景光電、美商賽發馥、晶豪、聯智科創、安謀國際、湯銘、愛普、

通寶、瑞鼎、展華電子、新唐、創惟、耐能、盛群 

半導體(5家) 聯電、旺宏、南亞科、力積電、華邦 

封測(8家) 日月光、南亞電、頎邦、同欣、瑞鋒、欣興、希鐠、矽品 

軟體(7家) 
新思科技、益華國際、Skymizer、嵌譯、中光電智能雲服、 

台灣色彩影像與科技、明導國際 

整合系統應用與

終端裝置(17家) 

微軟、華碩、台達電、廣達、群光、英研、智慧工廠、研揚、鴻海、

仁寶、麗暘科技、先進車、英業達、威聯通、凌群電腦、博遠智能、

義碩智能 

學研單位(6家) 

臺大系統晶片中心、交大人工智慧系統檢測中心、清大人工智慧研

發中心、成大晶片系統研發中心、中興孟堯晶片中心、美商國際半

導體產業 

 


